國際創新發明聯盟總會 國際學術‧企業創新金鑽獎申請書
	申請/代表人中文姓名
	
	生   日   
	年    月   日
	申請人或代表人
相
片
黏
貼
處

	申請/代表人英文姓名
	
	身分證號
	
	

	最高學歷

(學校名稱)
	請填申請/代表人
	科    系
	請填申請/代表人
	

	服務單位

公司全銜
	
	統一編號
	
	

	登記字號
	
	創歷年度
	
	資 本 額
	

	通    訊
地    址
	□□□□□□
	營 業 額
	 近五年~

	
	
	單位電話
	 申請人含分機

	
	E-mail：請填代表人
	行動電話
	 申請人

	聯 絡 人承 辦 人
	□同申請人 □          先生/女士 職稱____________
	單位電話
	 聯絡人含分機

	
	E-mail：請填聯絡人或承辦人
	行動電話
	 聯絡人或承辦人

	申請獎項
	 (國際學術金鑽獎
 (企業創新金鑽獎-公司/企業組織
 (企業創新金鑽獎-公司代表/經營者/CEO

	官方網站
	

	關係企業
	

	個人學經歷研究領域概述
或
企業研究研發理念成果概述
(600字內中英文均可)
	請另附頁填寫，需提供文字word電子檔供編輯使用
說明:企業創新金鑽獎若以公司為申請者，請著重在企業研究發展理念成果概述，尚需附公司LOGO(向量)電子檔；若以公司代表人、經營者、CEO為申請者，請填個人學經歷研究領域概述。   

	匯款帳號
	銀行:台北富邦銀行中崙分行 (ATM轉帳代碼012)

帳號:00590-102-029099      戶名:國際創新發明聯盟總會吳國俊
贊助費用請洽秘書處02-27782688

＊＊將開立可抵稅之捐贈品項收據供核銷＊＊

	備    註
	1. 填妥申請書、檢附相關資料影本、名片各一份，並貼妥二吋相片1張或照片電子檔。

2. 申請資料恕不退回，請自留備份。

3. 收件地址：105611台北市松山區復興北路1號6樓之4

4. 洽詢電話：02-2777-2127   傳真:02-2752-2129    E-mail：gsu@inno.org.tw


申請人簽名：                                 申請日期：     年     月     日
＊本申請書請保持完整A4一頁!!
(附件一) 得獎紀錄造冊
	研發、研究成果 (依得獎或發表日期造冊，並檢附獎狀或證明影本)

	編號
	名  稱
	國別
	主辦單位
	獎項

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	※依實際需求延伸或縮減表格長度。             


